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Kiitos, että valitsit Leica-leikkausmikroskooppijärjestelmän.

Pidämme tuotteidemme kehittelyssä hyvin tärkeänä tuotteiden 
helppoa, itsestään selittyvää käyttöä. Varaa siitä huolimatta aikaa 
ja lue tämä käyttöohje, jotta tutustuisit leikkausmikroskoopin 
etuihin ja saisit sen käytöstä irti parhaan mahdollisen hyödyn.

Saat Leica Microsystemsin tuotteita ja palveluja koskevia tietoja 
sekä lähimmän Leican edustajan osoitteen kotisivuiltamme 
osoitteesta 

www.leica-microsystems.com

Kiitämme tuotteitamme kohtaan osoittamastasi luottamuksesta. 
Toivomme Leica Microsystemsin uuden leikkausmikroskoopin 
laadun ja tehokkuuden vastaavan odotuksiasi.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

Puh:	 +41 71 726 3333
Faksi:	 +41 71 726 3334
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Johdanto

1	 Johdanto
1.1	 Tämä käyttäjän käsikirja / 

asennusohje
Tässä käyttäjän käsikirjassa kuvaillaan Leica M620 F12 -leikkausmi-
kroskooppia.

Laitteiden käyttöä koskevien tietojen lisäksi tämä 
käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia 
tietoja (katso luku 3).

	X Lue tämä käyttäjän käsikirja huolellisesti ennen 
tuotteen käyttöä.

1.2	 Käyttöohjeessa käytetyt kuvakkeet
Käyttäjän käsikirjassa käytetyillä kuvakkeilla on seuraavat 
merkitykset:

Kuvake Varoitussana Merkitys

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai asiattomasta käytöstä, 
joka voi johtaa vakaviin henkilöva
hinkoihin tai kuolemaan. 

HUOMIO Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai asiattomasta käytöstä, 
joka voi johtaa lieviin tai kohtalaisiin 
vammoihin, jollei sitä vältetä. 

HUOMAUTUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai asiattomasta käytöstä, 
joka voi johtaa huomattaviin aineellisiin, 
taloudellisiin tai ympäristövahinkoihin, 
jollei sitä vältetä.

Käyttöä koskevia tietoja, jotka auttavat 
käyttäjää käyttämään tuotetta teknisesti 
oikein ja tehokkaasti. 

	X  Kehotus toimia; tässä sinun on tehtävä 
jotakin.

2	 Tuotteen tunnisteet
Tuotteen malli- ja sarjanumerot sijaitsevat vaakavarren alapuolella 
olevassa tyyppikilvessä. 
	X Merkitse kyseiset tiedot käyttäjän käsikirjaan ja viittaa niihin 

aina ottaessasi yhteyttä meihin tai huoltoon, kun sinulla on 
kysyttävää. 

Tyyppi Sarjanro

 
...

 
...

2.1	 Valinnaiset tuotteet
Saatavilla on erilaisia tuotteita ja lisätarvikkeita. Niiden saatavuus 
vaihtelee maittain ja riippuu paikallisista lakisääteisistä määräyk-
sistä. Tiedustele saatavuutta paikalliselta jälleenmyyjältä.
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Turvallisuusohjeet

3	 Turvallisuusohjeet
Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppi edustaa uusinta tekniikkaa. 
Siitä huolimatta käytön aikana voi esiintyä vaaratilanteita.
•	 Noudata aina tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja erityi-

sesti turvallisuutta koskevia huomautuksia.

3.1	 Käyttötarkoituksenmukainen 
käyttö

•	 Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppi on optinen instrumentti, 
ja se on tarkoitettu kohteiden tarkasteluun suurennuksen ja 
valaistuksen avulla. Sitä voidaan käyttää tarkastelemiseen ja 
dokumentointiin sekä ihmisten ja eläinten hoitoon.

•	 Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppia saa käyttää vain sulje-
tuissa tiloissa, ja se on asetettava tukevalle lattialle.

•	 Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppia käytettäessä on nouda-
tettava erityisiä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liitty-
viä varotoimia. 

•	 Kannettavat ja mobiilit sekä kiinteästi asennetut suurtaajuus-
viestintälaitteet voivat heikentää Leica M620 F20 -leikkausmi-
kroskoopin toimintakykyä.

•	 Leica M620 F20 on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

3.2	 Käyttöaiheet
•	 Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppi soveltuu käytettäväksi 

silmälääketieteeseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi verkko-
kalvon ja sarveiskalvon kirurgiassa ja kaihileikkauksissa sairaa-
loissa, klinikoilla ja muissa terveydenhoitolaitoksissa.

•	 Leica M620 -leikkausmikroskooppia saa käyttää ainoastaan  
suljetussa tilassa, ja se on asetettava tukevalle lattialle tai kiinni-
tettävä kattoon.

•	 Tämä käyttäjän käsikirja on tarkoitettu lääkäreille, sairaanhoita-
jille ja muulle lääkinnälliselle ja tekniselle henkilökunnalle, jotka 
valmistelevat, käyttävät tai huoltavat laitetta asianmukaisen 
koulutuksen saatuaan. Laitteen omistajan / toiminnanharjoitta-
jan vastuulla on kouluttaa ja opastaa koko käyttöön osallistuva 
henkilökunta.

3.3	 Vasta-aiheet
Ei tunnettuja vasta-aiheita.

3.4	 Ohjeita omistajalle
•	 Varmista, että leikkausmikroskooppia käyttää ainoastaan pätevä 

henkilökunta.
•	 Varmista, että nämä käyttöohjeet ovat aina leikkausmikroskoopin 

lähellä käytettävissä.
•	 Tarkasta säännöllisesti, että henkilökunta noudattaa turvaohjeita.
•	 Opasta käyttäjää laajasti ja selitä varotuskilpien ja -ohjeiden 

merkitys.
•	 Määrittele pätevyydet käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapi-

dossa. Valvo niiden noudattamista.
•	 Käytä leikkausmikroskooppia ainoastaan silloin, kun se on  

moitteettomassa kunnossa.
•	 Ilmoita henkilöiden turvallisuuden vaarantavista tuotevirheistä 

viipymättä Leica Microsystemsin edustajalle tai Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, Schweiz -yhtiölle.

•	 Jos käytät leikkausmikroskooppijärjestelmän kanssa muiden  
valmistajien lisävarusteita, varmista, että kyseiset valmistajat 
vahvistavat yhdistelmän turvallisen käytön. Noudata varusteiden 
käyttöohjeita.

•	 Leikkausmikroskoopin muutokset ja kunnossapito on sallittu 
ainoastaan Leica Microsystems -yhtiön valtuuttamille huolto-
henkilöille.

•	 Kunnossapitotöissä on käytettävä Leica Microsystemsin alkupe-
räisosia.

•	 Kunnossapitotöiden ja teknisten muutosten jälkeen laite on  
säädettävä uudelleen teknisten määräystemme mukaisesti.

•	 Jos laitteen muutostöihin tai kunnossapitoon osallistuu valtuut-
tamattomia henkilöitä, jos kyseessä on epäasianmukainen 
huolto (mikäli me emme suorita huoltoa), tai jos laitetta käsitel-
lään epäasianmukaisesti, Leica Microsystems ei ota asiasta  
vastuuta.

•	 Leica-leikkausmikroskoopin vaikutus muihin laitteisiin on  
testattu standardin EN 60601-1-2 mukaan. Järjestelmä on läpäis-
syt päästöjä ja häiriönsietoa koskevat testit. Sähkömagneettista 
ja muunlaista säteilyä koskevia tavallisia varotoimenpiteitä ja 
turvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

•	 Vain laitteen mukana toimitetun virtajohdon käyttö on sallittu.
•	 Virtajohdossa on oltava suojajohdin ja johdon on oltava vioittu-

maton.
•	 Virtajohto on varmistettava mekaanisesti verkkopistorasiaan 

vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi.
•	 Leica M620F20 -mikroskoopin mitään osia ei saa huoltaa tai  

kunnossapitää, kun sitä käytetään parhaillaan potilaalle.
•	 Lamppuja ei saa vaihtaa, kun mikroskooppia käytetään parhail-

laan potilaalle.
•	 Tämän välineen käyttöä muiden välineiden lähellä tulee välttää, 

koska se voi johtaa väärään toimintaan. Jos tällainen käyttö on 
tarpeen, tätä välinettä ja muita välineitä tulee tarkkailla, jotta 
niiden normaali toiminta voidaan varmistaa.
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Turvallisuusohjeet

•	 Muiden kuin valmistajan määrittämien tai toimittamien varus-
teiden ja kaapeleiden käyttö voi johtaa tämän välineen sähkö-
magneettisten päästöjen lisääntymiseen tai sähkömagneettisen 
häiriönsiedon vähentymiseen ja laitteen väärään toimintaan.

•	 Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppia saa käyttää vain sulje-
tuissa tiloissa, ja se on asetettava tukevalle lattialle.

•	 Kannettavia RF-viestintälaitteita (mukaan luettuna oheislaitteet, 
esim. antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei saa käyttää 30 cm 
lähempänä mitään Leica M620 F20 -leikkausmikroskoopin osaa 
valmistajan määrittämät kaapelit mukaan luettuna. Seurauk-
sena voi muuten olla näiden välineiden tehon heikkeneminen.

Välineiden päästöominaisuudet tekevät välineistä  
soveltuvia käyttöön teollisuuden alalla ja sairaaloissa 
(CISPR 11 luokka A). Jos laitetta käytetään asuinympäris-
tössä (vaatii tavallisesti CISPR 11 luokkaa B), se ei ehkä  
tarjoa riittävää suojaa radiotaajuisilta viestintäpalveluilta. 
Käyttäjän on tarvittaessa ryhdyttävä korjaaviin toimenpi-
teisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi laitteen sijoittaminen 
toiseen paikkaan tai sen suuntaaminen uudelleen.

Käyttäjältä vaadittava pätevyys

Leica-leikkausmikroskooppia saavat käyttää vain asianmukaisen 
ammattipätevyyden omaavat lääkärit ja avustavat lääkintähenkilöt, 
jotka on perehdytetty laitteeseen. Erityistä koulutusta ei tarvita.

3.5	 Ohjeita laitteen käyttäjälle
•	 Noudata tässä kuvattuja ohjeita.
•	 Noudata työnantajan ohjeita työjärjestyksestä ja -turvallisuudesta.
•	 Tarkista valaistuksen voimakkuus ennen leikkausta ja sen aikana.
•	 Älä siirrä järjestelmää jarruja vapauttamatta.
•	 Käytä järjestelmää vain kaikki välineet oikeilla paikoillaan  

(kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).
•	 Sähköiskun vaaran välttämiseksi laitteen saa liittää verkkojän-

nitteeseen vain suojamaajohtimella.
•	 Laitteen mitään osia ei saa huoltaa tai kunnosspitää, kun sitä 

käytetään parhaillaan potilaalle.
•	 Lamppuja ei saa vaihtaa, kun mikroskooppia käytetään parhail-

laan potilaalle.

Fototoksinen verkkokalvon vaurioituminen silmäkirurgian 
aikana

VAROITUS 
Silmävaurioiden mahdollisuus liian pitkän 
altistuksen takia!
Tämän instrumentin valo voi olla haitallista. 
Silmävaurioiden vaara kasvaa altistuksen keston myötä.
	X Älä ylitä instrumentin valolle altistamisen yhteydessä 

turvallisen altistuksen raja-arvoja. Jos altistusaika 
ylittää 3 minuuttia 35 sekuntia instrumentin 
maksimilähtöteholla, vaaran viitearvo ylittyy.

Seuraava taulukko ilmoittaa suuntaviivat, ja sen tarkoitus on kiin-
nittää lääkärin huomio mahdollisiin vaaroihin.
Tiedot on laskettu pahinta tapausta varten:
•	 mykiötön silmä
•	 täysin liikkumaton silmä (altistus aina samalle alueelle)
•	 keskeytymätön valoaltistus (esim. silmässä ei leikkausvälineistöä)
•	 pupilli laajenee 7 mm:iin

Laskelmien perustana ovat vastaavat ISO-standardit1) 2) ja niissä 
suositellut altistuksen raja-arvot. Julkaisut osoittavat, että liikkuva 
silmä voi mahdollistaa suuremman altistumisajan 3).
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Päävalo

Valon
asetus

Suositeltu maksimialtistusaika 1):n mukaisesti 
[min]

Ilman 
suodatinta

GG435- 
suodattimella

GG475- 
suodattimella

25 % 1 h 21 min 1 h 33 min 4 h 22 min

50 % 19 min 23 min 1 h 08 min

75 % 7 min 39 s 9 min 10 s 28 min 46 s

100 % 3 min 35 s 4 min 30 s 14 min 42 s

Verkkokalvon suojaussuodattimen 5× 
(10448676) kanssa

100% 25 min 52 s

Käytä suojaussuodatinta 5× (10448676) pidentämään 
käytön kestoa vähintään kertoimella 5 ilman suodatinta 
olevaan vakiokonfiguraatioon verrattuna.

Lähdeluettelo:
1)	 DIN EN ISO 15004-2:2007 Silmäinstrumentit. Perusvaatimukset 

ja testausmenetelmät. Osa 2: Valon vaarallisuudelta 
suojautuminen.

2)	 ISO 10936-2:2010 Optics and photonics – Operation 
microscopes/Part 2: Light hazard from operation microscopes 
used in ocular surgery.

3)	 David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for 
exposure of the eye to optical radiation from ocular 
instruments: statement from a task group of the international 
Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
APPLIED OPTICS Vol. 44, No 11, p2162 (10 April 2005)

Suojaa potilasta:
•	 käyttämällä lyhyitä valaistusaikoja
•	 käyttämällä alhaista kirkkauden asetusta
•	 käyttämällä suojaavia suodattimia
•	 sammuttamalla valo leikkauksessa olevien taukoja ajaksi

Suositamme valaistuksen voimakkuuden säätämistä leikkauksen 
kannalta vain juuri tarvittavaan voimakkuuteen. Erityisesti 
vaarassa ovat imeväisikäiset ja afaakit potilaat, joiden kohdalla 
silmälinssin tilalle ei ole vaihdettu UV-suojallista keinolinssiä, tai 
pikkulapset ja silmäsairaudesta kärsivät henkilöt. Lisäksi riski 
on suurempi, jos hoidettava tai leikattava potilas on edellisen 
24 tunnin aikana altistunut saman tai jonkin toisen oftalmologisen 
instrumentin valaistukselle, jonka valolähde on kirkas ja näkyvä.

Tämä koskee erityisesti potilaita, joiden silmää on tutkittu 
verkkokalvon valokuvauksen avulla.
Käytettävästä valon tehokkuudesta on päätettävä tapauskohtai-
sesti. Kirurgin on aina selvitettävä käytettävän valon tehokkuuden 
riskit ja hyöty. Vaikka kaikki voitava tehdään leikkausmikroskoopin 
aiheuttaman verkkokalvovaurion välttämiseksi, vaurion vaara on 
silti olemassa. Verkkokalvon fotokemiallinen vaurio on mahdollinen 
komplikaatio hankalissa oftalmologisissa toimenpiteissä, joissa jou-
dutaan käyttämään kirkasta valoa silmän rakenteen näyttämiseksi.

Vakavuus (vain lattiajalusta)

Kun laitetta siirretään leikkaussalissa, kääntövarsi on taitettava  
ylös ja lukittava ja jarrujen on oltava lukittuina, koska kääntövarsi 
ei muuten voi olla hallittavissa ja jalusta voi kaatua.

Liikkuvien osien aiheuttama vaara

Tässä kohdassa viittaamme menettelytapoihin, joiden yhteydessä 
varomattomuus aiheuttaa loukkaantumisen vaaran.
•	 Kiinnitä varusteet ja suorita tasapainotus aina ennen leikkausta 

ja muualla kuin leikkausalueen yläpuolella.
•	 Älä pidä sormia mikroskoopin ja tarkentimen käytön välissä. 

Ne saattavat jäädä puristuksiin.

Lattiajalusta:

•	 Siirrä mikroskooppia aina työntämällä; älä koskaan vedä sitä.  
Jos käytät kevyitä kenkiä, jalkasi voivat jäädä jalustan suojuksen 
alle.

•	 Jalkajarrut on lukittava mikroskooppia käytettäessä.

Sähköliitännät

Ohjauslaitteen saa avata vain valtuutettu sähköasentaja.

Lisätarvikkeet

Leica M620 F20 -leikkausmikroskoopissa saa käyttää ainoastaan 
seuraavia varusteita:
•	 Tässä käyttöohjeessa kuvatut Leica Microsystemsin 

lisätarvikkeet.
•	 Varusteet, joiden turvallisen käytön Leica Microsystems on 

vahvistanut.
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3.6	 Käyttövaarat
VAROITUS 
Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Älä koskaan tasapainota tai vaihda varusteita 

leikkausalueen yläpuolella.
	X Tasapainota kääntövarsi uudelleen jokaisen muutoksen 

jälkeen.

VAROITUS 
Putoava binokulaaritubus aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Kiristä kiristysruuvi tiukalle.

VAROITUS 
Putoava avustajan stereomikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Ennen kuin käytät avustajan stereomikroskooppia, 

tarkista aina sen kiinnitys.

VAROITUS 
Putoavista osista aiheutuva loukkaantumisen 
vaara!
	X Suorita kaikki optiikan kannatinta koskevat 

toimenpiteet ja asetukset ennen leikkausta.
	X Älä koskaan tasapainota tai vaihda optisia 

komponentteja ja varusteita leikkausalueen 
yläpuolella. 
	X Tarkista ennen leikkausta optisten komponenttien 

ja varusteiden hyvä istuvuus ja kiinnitys.
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, ennen  

kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

VAROITUS 
Loukkaantumisvaara:
•	 Kääntövarren kontrolloimaton kääntyminen.
•	 Jalustan kallistuminen.
•	 Jos käytät kevyitä kenkiä, jalkasi voivat jäädä jalustan 

suojuksen alle.
•	 Leikkausmikroskoopin äkillinen jarrutus 

ylitsepääsemättömällä kynnyksellä.
	X Laita Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppi aina 

kuljetusasentoon ennen kuljetusta.
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.
	X Työnnä Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppia aina - 

älä koskaan vedä sitä.

HUOMIO 
Leikkausmikroskooppi voi liikkua itsestään!
	X Lukitse jalkajarrut aina paitsi mikroskooppia 

kuljetettaessa.

HUOMIO 
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
	X Liitä leikkausmikroskooppi vain maadoitettuun 

pistorasiaan.

HUOMIO 
Tartuntavaara!
	X Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta kosketus steriilin osiin vältetään.

VAROITUS 
Liian voimakas valo voi vahingoittaa verkkokalvoa!
	X Huomioi luvussa "Turvallisuusohjeet" (sivulla 5) 

mainitut varoitukset.

VAROITUS 
Valaistuksen katkeaminen on vaarallista potilaalle!
	X Jos päävalaistus katkeaa, kytke heti varavalaistukseen.

VAROITUS 
Silmävaurioiden mahdollisuus liian pitkän 
altistuksen takia!
Tämän instrumentin valo voi olla haitallista. 
Silmävaurioiden vaara kasvaa altistuksen keston myötä.
	X Älä ylitä instrumentin valolle altistamisen yhteydessä 

turvallisen altistuksen raja-arvoja. Jos altistusaika 
ylittää 8 minuuttia instrumentin maksimilähtöteholla, 
vaaran viitearvo ylittyy.

HUOMIO 
Ohjauspaneelin vioittuminen!
Tämän instrumentin valo voi olla haitallista. 
Silmävaurioiden vaara kasvaa altistuksen keston myötä.
	X Käytä ohjauspaneelia vain sormilla.
	X Älä koskaan käytä kovia, teräviä tai teräväkärkisiä 

puisia, metallisia tai muovisia esineitä.
	X Älä missään tapauksessa puhdista ohjauspaneelia 

aineilla, joissa on hiovia aineksia. Ohjauspaneelin pinta 
saattaa silloin naarmuuntua tai himmentyä.
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Turvallisuusohjeet

VAROITUS 
Hengenvaarallisen sähköiskun vaara!
	X Irrota verkkojohto laitteen pistorasiasta, ennen kuin 

vaihdat sulakkeen.

HUOMIO 
Palovammojen vaara!
Valaisimen lamppu ja lampunistukka muuttuvat hyvin 
kuumiksi.
	X Varmista, että lamppu ja lampunistukka ovat 

jäähtyneet ennen lampun vaihtoa.

VAROITUS 
Tartuntavaara!
Tämä mikrobeja torjuva pinnoite ei korvaa 
voimassa olevien määräysten mukaan tehtävää 
laitteen tavallista sterilointia ja puhdistamista.
	X Toteuta laitteen tavallinen sterilointi ja puhdistaminen 

voimassa olevien määräysten mukaan.

VAROITUS
Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.
	X Tarkista kokonaispaino taulukon perusteella  

(katso sivu 38).

Leica M620 F20 / Ref. 10 714 371 / Versio 018



Turvallisuusohjeet

3.7	 Kuvakkeet ja kilvet

1
2

13

5 6 7 8 9

12

12

10

11

3

4

12
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Turvallisuusohjeet

1 ANVISA-
rekisteröintinumero 
(vain Brasilia)

2

OCP 0004

INMETRO-kilpi 
(vain Brasilia)

3 Kuljetusasento  
(F20-lattiajalusta)

4

270 KG

Järjestelmän 
painotarra (F20)

5 Tyyppikilpi

6 MET-kilpi
(vain USA ja Kanada)

7

REF
SN

Valmistuskilpi

a	 Etuliitenumero
b	 Leica-järjestelmän tuotenro
c	 Sarjanumero
d	 Porrastettu numero, joka alkaa 

numerosta 1 jokaiselle erälle
e	 JJ = vuosi (kaksi merkkiä)
f	 MM = kuukausi (2 merkkiä)
g	 TT = päivä (2 merkkiä)
h	 Tuotannon aloituspäivä

8
�������������������������
�����������������
���

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

�������������������������
����������������������


���������
������������
�
������������������

�
��	�����������
�������������
�����������
��������������������

Maadoituskilpi

9 Pakollinen merkintä - 
lue käyttöohje
ennen tuotteen 
käyttöä huolellisesti.
Internet-osoite 
käyttöohjeen 
elektronista versiota 
varten.
Lääkintälaite

10
 Enint. 6,50 kg (14,33 lb)

Optiikan 
kannattimen maks.
kuormitus

11

Kuumista pinnoista 
varoittava merkki

12 Kallistuksen kilpi

13 UDI-kilpi

������������������
����������
�������������

Tuotannontunniste (PI)
Sarjanumero
Valmistuspäivä

GS1-tietomatriisikoodi
Laitetunniste (DI)
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Rakenne

4	 Rakenne

9

1

2

3
4
5
6
7

8

10

1	 Kääntövarsi
2	 XY-kytkin (valinnainen)
3	 Kallistin
4	 Tarkennusyksikkö
5	 Binokulaaritubus
6	 Okulaarit
7	 Optiikan kannatin
8	 Objektiivi
9	 Ohjauslaite
10	 Jalka

5	 Toiminnot
5.1	 Valaistus
Leica M620 -leikkausmikroskoopin valaistuksena on haloogeeniva-
lojärjestelmä kahdella lampulla (1), joista toinen on ainostaan 
varalla.
Molemmat lamput sijaitsevat optiikan kannattimessa.
Toinen lamppu voidaan valita lampun pikavaihtimen liukupainik-
keella (3), kun käytössä olevaan lamppuun tulee vikaa.

6°valaistusta tai kaltevaa tai kohtisuoraa valoa (kaksi lamppua 
optiikan kannattimessa) voidaan säätää kiertopainikkeella 
punaisen heijastuksen ja lisäkontrastin aikaansaamiseksi.
0° valo tai kohtisuora valo (yksi lamppu optiikan kannattimessa) 
pysyvät vakiona.
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Toiminnot

5.2	 Tasapainotusjärjestelmä
Tasapainotetussa Leica M620 F20 -leikkausmikroskoopissa optiikan 
kannatin voidaan siirtää mihin tahansa asemaan ilman, että 
mikroskooppi kallistuu tai kaatuu. Tasapainotuksen jälkeen kaikissa 
liikkeissä tarvitaan vain hyvin vähän voimaa leikkauksen aikana.
Siirtymät säädetään kääntövarren kiertonupilla (3).

3

–

+

Kääntövarren tasapainotus
	X Pidä mikroskooppia paikoillaan.
	X Vedä lukkopulttia (2).

Kääntövarsi on löysätty.

Testaa, liikkuuko mikroskooppi itsestään vai ei.

Mikroskooppi laskee:
	X Säädä kiertonuppia (3) myötäpäivään (+).

Mikroskooppi nousee:
	X Säädä kiertonuppia (3) vastapäivään (-).

5.3	 Jalkajarrut
Jalkajarrut on kiinnitetty jalustan jokaiseen neljään pyörään.  
Pyörä lukitaan ja pyörän lukitus vapautetaan jalkajarrun lukitus/
vapautusvivulla (1).
	X Paina jalkajarrun lukitus/vapautusvipu alas (3): 

Jalkajarru on lukittu.

	X Nosta jalkajarrun lukitus/vapautusvipu (2): 
Jalkajarrun lukitus on vapautettu.

1 2

3
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Ohjaimet

6	 Ohjaimet
6.1	 Ohjauslaite

1 2

1	 Pääkytkin
2	 Ohjauspaneeli

�

�
�

�

3	 Potentiaalintasausrasia Leica M620 F20:n liittämistä varten 
potentiaalintasauslaitteeseen.  
Tämä on osa asiakkaan käyttöpaikan sähköasennusta.  
Huomioi standardin EN 60601-1 (§ 8.6.7) asettamat 
vaatimukset.

4	 Verkkokaapelin vedonpoisto
5	 Verkkoliitäntä
6	 Jalkakytkimen liitin 

Tähän saa liittää vain Leica Microsystems (Schweiz) AG,  
Medical Division -yhtiön toimittaman jalka- tai käsikytkimen.

6.2	 Lamppukotelo

1

2

1	 Lampunvaihtoluukku
2	 Lampun pikavaihtimen liukupainike

6.3	 Kallistin/tarkennusyksikkö

1

2 3

Kallistin

1	 Kallistimen hienosäätö

Tarkennusyksikkö

2	 XY-kytkimen nollauspainike
3	 Tarkennuksen nollauspainike
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Ohjaimet

6.4	 Jalkakytkin (vakiokonfigurointi)

4
5

1

7

6

3

2

1	 XY-säätö
2	 Mikroskooppivalaistuksen himmennys
3	 Ei toimintoa
4	 Mikroskooppivalaistus päälle/pois
5	 Zoomaus ylös/alas
6	 Tarkennus alhaalla ja ylhäällä
7	 Mikroskooppivalaistuksen kirkkauden lisääminen

Vaihtoehtoiset jalkakytkimet ja jalkakytkimien ohjelmointi, 
katso sivu 30.

6.5	 Jalusta

1

2

11

4
5

3

1	 Niveljarrut
2	 Tasapainotuksen kiertonuppi
3	 Kiinnityspultti
4	 Jalkajarrun vapautusvipu
5	 Jalkajarrut
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Ohjaimet

6.6	 Optiikan kannatin

3

1

2

1	 Suodatinlokero (UV-suojasuodatin GG475, suojasuodatin 5×)
2	 Kaihtimen kiertonuppi 6° valaistuksen poistamista/kytkemistä 

varten
3	 Kahvat

6.7	 Binokulaaritubus, okulaari, 
toisen tarkastelijan tubukset

1

  

+5 –5 –5+5

2

2

 
1	 Silmävälin säädön käyttönuppi
2	 Dioptria-arvojen asettaminen
3	 Pyälletty rengas kuvanoikaisua varten

6.8	 Ohjauspaneelin käyttöliittymä
Ohjauspaneelin käyttö, katso sivu 29.

"Main"-päävalikko

1 2

3 4 5

6 7 8

9

1	 Valaistuksen säätäminen kirkkaammaksi/tummemmaksi
2	 Zoomaus ylös/alas
3	 Varoitus viallisesta lampusta
4	 XY-suunnanvaihto aktiivinen
5	 "Speed"-valikko
6	 All Reset
7	 XY Reset
8	 Tarkennuksen nollaus
9	 Käyttäjän valinnat 1-4

"Speed"-valikko

1 2 3

4

5

1	 Zoomausnopeuden asetus
2	 Tarkennusnopeuden asetus
3	 XY-nopeuden asetus
4	 Takaisin "Main"-päävalikkoon
5	 Vaihto huoltoalueelle (suojattu salasanalla)
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Leikkausta edeltävät valmistelut

7	 Leikkausta edeltävät 
valmistelut

7.1	 Leikkausmikroskoopin kuljetus

VAROITUS 
Loukkaantumisvaara:
•	 Kääntövarren kontrolloimaton kääntyminen.
•	 Jalustan kallistuminen.
•	 Jos käytät kevyitä kenkiä, jalkasi voivat jäädä jalustan 

suojuksen alle.
•	 Leikkausmikroskoopin äkillinen jarrutus 

ylitsepääsemättömällä kynnyksellä.
	X Laita Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppi  

aina kuljetusasentoon ennen kuljetusta.
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.
	X Työnnä Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppia aina - 

älä koskaan vedä sitä.

Kuljetusasento

Kääntövarren lukitus

	X Paikoita kääntövarsi suurin piirtein vaakasuoraan.
	X Paina pidätinvipu (1) sisään, kierrä vaakatason ja siirrä 

kääntövartta ylös/alas, kunnes pidätinvipu lukittuu.
Kääntövarsi on lukittu.
	X Avaa niveljarrut (2), taita kääntövarsi kokoon.
	X Aseta leikkausmikroskooppi kuljetusasentoon ja lukitse 

niveljarrut.

1

Leikkausmikroskoopin kuljetus ja kiinnitys asennuspaikalle

	X Irrota pistoke pistorasiasta ja kierrä verkkojohto kädensijan 
ympärille.
	X Ripusta jalkakytkin silmukkaan.
	X Polkaise jalkajarrun vapautusvivun (4) päälle jalkajarrujen 

vapauttamiseksi.
	X Työnnä leikkausmikroskooppi kädensijasta (3) pitäen 

asennuspaikalle.
	X Lukitse jalkajarrut taas sijoituspaikalla.

HUOMIO 
Leikkausmikroskooppi voi liikkua itsestään!
	X Lukitse jalkajarrut aina paitsi mikroskooppia 

kuljetettaessa.

2

2

2

3

4

4

4
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Leikkausta edeltävät valmistelut

7.2	 Leikkausmikroskoopin paikoitus 
leikkauspöydälle

HUOMIO 
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
	X Liitä leikkausmikroskooppi vain maadoitettuun 

pistorasiaan.

	X Työnnä leikkausmikroskooppi kädensijasta pitäen varovasti 
leikkauspöydälle ja paikoita suoritettavaa leikkausta varten.
	X Lukitse jalkajarrut.
	X Liitä verkkojohto (3) pistorasiaan ja kiinnitä verkkojohto 

kaapelikiinnittimillä (2).
	X Liitä potentiaalintasaus ohjauslaitteessa olevaan liitäntään (1).
	X Liitä jalkakytkin ohjauslaitteessa olevaan liitäntään (4).

1

34

2

1

11

2

	X Säädä jalkakytkimen kaltevuus. Kierrä jalkatukea sisään tai ulos.
	X Tarkasta kaikki liitännät ja varusteiden hyvä kiinnitys.
	X Löysää niveljarruja ja säädä niihin kevyt vastus.

Nivelen löysäys:
	X Löysää niveljarrua (1).

Nivelen jäykistys:
	X Kiristä niveljarru (1).
	X Vedä pidätinvipua (2).
	X Ojenna kääntövarsi.
	X Tarkista ja tarvittaessa korjaa kääntövarren painoasetus 

nostamalla ja laskemalla mikroskooppia, katso sivu 24.

HUOMIO 
Tartuntavaara!
	X Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta kosketus steriilin osiin vältetään.
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Leikkausta edeltävät valmistelut

7.3	 Binokulaaritubuksen, okulaarin 
ja objektiivin asennus

Leikkausmikroskooppi voidaan säätää lisävarusteiden avulla 
jokaiseen tehtävään sopivaksi.

Binokulaaritubuksen asennus

VAROITUS 
Putoava binokulaaritubus aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Kiristä kiristysruuvi tiukalle.

1

	X Kiristä kiinnitysruuvi (1).
	X Työnnä binokulaaritubus pyrstörenkaaseen.
	X Kiristä kiristysruuvi tiukalle.

Okulaarin asennus

	X Aseta okulaari paikoilleen.
	X Kiristä kääntörengas (1).

�

Okulaarit

Okulaari 8.33×, säädettävä
Okulaari 10×/21B, säädettävä
Okulaari 12.5×/17B, säädettävä

Objektiivin suojalasin asennus

	X Kierrä objektiivin suojalasin pidin (2) objektiiviin ja paikoita se 
niin, että merkintä (3) osoittaa taaksepäin.
	X Aseta objektiivin suojalasi (5) kohdalleen ja kierrä sitä hieman 

oikealle.
Objektiivin suojalasi lukittuu, jolloin merkinnät (3) ja (4) ovat 
päällekkäin.

Objektiivin suojalasia ei voi käsitellä autoklaavissa.

2 3

4

5

Lisäsuodattimien asetus

Leica M620 F20 -mikroskoopissa on kaksi suodatinlokeroa 
lisäsuodattimille.

Mikroskoopissa voidaan käyttää lämmönkestäviä 
suodattimia, joiden halkaisija on 32 mm. Lisätietoja saat 
Leica Microsystemsin edustajalta.

	X Poista suodatinlokeroiden suojus (1).
	X Kiinnitä suodatin kiristysrenkaalla suodattimen pidikkeeseen.
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Leikkausta edeltävät valmistelut

1

	X Työnnä suodattimen pidike (2) paikalleen.

2

7.4	 Lisätarvikkeiden sovittimien 
asennus

Säteenjakajan/stereosovittimen asennus

	X Löysää kiristysruuvia (1).
	X Työnnä säteenjakaja/stereosovitin pyrstörenkaaseen.
	X Kiristä kiristysruuvi.

�

Säteenjakaja 50/50 % -tarkastelulla,  
vaihtoehto: säteenjakaja 70/30 % -tarkastelulla

Lisätarvikkeiden stereosovitin

M600-liitännällä (pyrstörengas) varustettujen lisätarvikkeiden 
asentamiseen Leica M500-liitännällä (esim. "Wild"-tyyppinen 
lasersuodatin) varustetun säteenjakajan alle.
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Leikkausta edeltävät valmistelut

Sovittimen asennus

	X Aseta sovitin säteenjakajaan.
Kiristä kääntörengas (1).

1

7.5	 Toisen tarkastelijan tubuksen 
säätäminen

Stereoputken / toisen tarkastelijan tubuksen asennus

	X Aseta stereoputki /toisen tarkastelijan tubus säteenjakajaan.
	X Kiristä kääntörengas (1).

1

Stereoputki toista tarkastelijaa varten

Kaksoissterioputki voidaan kiinnittää säteenjakajan vasemmalle tai 
oikealle puolelle, ja sitä voidaan kiertää haluttuun suuntaan.

Toisen tarkastelijan tubuksen säätäminen

	X Kierrä monokulaarista toisen tarkastelijan tubusta haluamaasi 
suuntaan.
	X Aseta okulaarin dioptria-arvo.
	X Korjaa kuvaa pyälletyllä renkaalla (2).

Toisen tarkastelijan stereoputken säätäminen

	X Kierrä toisen tarkastelijan putkea haluamaasi suuntaan.
	X Suuntaa binokulaaritubus vaakasuunnassa.
	X Aseta okulaarin dioptria-arvo.
	X Korjaa kuvaa pyälletyllä renkaalla (2).
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Leikkausta edeltävät valmistelut

2

Avustajan stereomikroskoopin käyttö

VAROITUS 
Putoava avustajan stereomikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Ennen kuin käytät avustajan stereomikroskooppia, 

tarkista aina sen kiinnitys.

Avustajan stereomikroskooppia voi käyttää seuraavien 
objektiivien kanssa:
•	 WD = 175 mm
•	 WD = 200 mm

1
2

3

	X Kiinnitä sovitin laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla 
(katso avustajan stereomikroskoopin käyttöohje).
	X Tarkenna avustajan stereomikroskoopin kuva steriilisti 

käytettävällä tarkentimella (2).
	X Avustajan stereomikroskoopin kääntö vasemmalle/oikealle:
	X Irrota steriilit kädensijat (3) napoineen.
	X Löysää kiristysruuvia (1) ja kierrä avustajan 

stereomikroskooppia.
	X Kiristä kiinnitysruuvi (1).
	X Kierrä napa paikalleen ja aseta steriilit kädensijat (3) takaisin.

7.6	 Dokumentoinnin lisätarvikkeiden 
asennus

VAROITUS 
Putoavista osista aiheutuva loukkaantumisen 
vaara!
	X Suorita kaikki optiikan kannatinta koskevat 

toimenpiteet ja asetukset ennen leikkausta.
	X Älä koskaan tasapainota tai vaihda optisia 

komponentteja ja varusteita leikkausalueen yläpuolella. 
	X Tarkista ennen leikkausta optisten komponenttien ja 

varusteiden hyvä istuvuus ja kiinnitys.
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, ennen 

kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

Tarkennusnuppi

Suurennuksen säätäminen

Valokuvausputken asennus
	X Kiinnitä valokuvausputki 0° avustajan putken 

dokumentointirajapintaan tai säteenjakajaan.
	X Kiinnitä kamera sovittimen kanssa valokuvausputkeen. 

Kiristä kiristysruuvi.
Katso videovarusteiden luettelo kohdasta. 9.3
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Leikkausta edeltävät valmistelut

7.7	 Dokumentoinnin lisätarvikkeiden valinta

70 mm

1”

2/3”

1/2”

1/3”

1/4”

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

Photo/TV
 dual attachment

TV adapterTV adapterTV adapter Photo/TV
dual attachment

Zoom Video Adapter Zoom Video 
Adapter

Zoom-videosovitin

35 mm

Zoom-
videosovitin
100 mm

TV-sovitin

55 mm

TV-sovitin

70 mm

TV-sovitin

70 mm

Kaksoisputki  
TV ja valokuva

60 mm

Kaksoisputki  
TV ja valokuva

85 mm

250 mm
Photo/TV dual attachment

35 mm

Digital
Photo camera

350 mm
Kaksoisputki TV ja valokuva

Digitaalinen  
kamera

35 mm

250 mm 350 mm

	 	 Näkökenttä

	
	 	Monitori/kuva
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Leikkausta edeltävät valmistelut

7.8	 Silmävälin ja pupillien asennon 
säätäminen

1

2

Silmäväli ja (1) ja haluttu kosketusaste okulaareihin vaihtelevat 
käyttäjästä riippuen.
Valmistele mikroskooppi leikkausta varten käyttäjätaulukon avulla.

Silmävälin säätö

	X Kierrä okulaarien linssit asentoon "0" tai valitse tarvittava 
dioptria-arvo.
	X Aseta suurennuksen vaihtimen tasoksi 10.
	X Katso okulaareihin ja siirrä tubusputkia säätöpyörällä (2) 

tai käsin (binokulaaritubukset ilman säätöpyörää), kunnes 
näkyvissä on aivan pyöreä kuvakenttä.

7.9	 Parfokaliteetin säätäminen

Dioptria-asetusten säätäminen

Dioptriat on säädettävä tarkasti molemmille silmille erikseen; 
vain tämä menetelmä varmistaa sen, että kuva säilyy 
tarkennettuna koko zoomausalueella (parfokaalinen).

1. Mikroskoopin valmistelu

	X Kytke mikroskooppiin virta ohjauslaitteella. Aseta tasainen 
testikohde (esim. paperiarkki) objektiivin alle.
	X Aseta maksimikirkkaus.
	X Aseta minimisuurennus.
	X Siirrä mikroskooppia, kunnes testikohde on kuvan keskellä 

ja näkyy jossain määrin terävänä.

2. Testikohteen tarkennus

	X Säädä maksimisuurennus.
	X Tarkenna mikroskooppi.
	X Aseta minimisuurennus.

3. Dioptria-asetusten säätäminen

	X Säädä kunkin okuularin dioptria-arvot yksitellen, kunnes kuva 
näkyy terävänä.
	X Säädä maksimisuurennus.
	X Tarkenna mikroskooppi uudelleen.
	X Aseta minimisuurennus.
	X Tarkasta dioptria-asetukset ja tarvittaessa korjaa biitä, 

kunnes molemmat kuvat näkyvät terävinä.

4. Parfokaliteetin tarkastus

	X Aja koko zoomausalue ja tarkkaile testikohdetta. Kuvan on 
oltava aina terävä. Jos se ei ole terävä, toista kohtien 2-4 toimet.

Kääntörengas dioptrien säätöä varten
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7.10	 Leikkausmikroskoopin 
varusteiden vaihtaminen ja 
kääntövarren tasapainotus

VAROITUS 
Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Älä koskaan tasapainota tai vaihda varusteita 

leikkausalueen yläpuolella.
	X Tasapainota kääntövarsi uudelleen jokaisen muutoksen 

jälkeen.

2 2

1

Kääntövarren lukitus

	X Paikoita kääntövarsi suurin piirtein vaakasuoraan.
	X Paina lukkopultti (2) sisään ja siirrä kääntövartta ylös ja alas, 

kunnes lukkopultti lukittuu.
Kääntövarsi on lukittu.

Optisten lisätarvikkeiden puhdistus

	X Tarkista, että okulaarit, objektiivit ja mahdolliset valokuva- ja 
TV-sovittimet ovat puhtaita.
	X Poista pöly ja lika.

Lisätarvikkeiden asennus

	X Varustele mikroskooppi ja kaikki tarvittavat lisätarvikkeet 
käyttövalmiiksi.

3

–

+

Kääntövarren tasapainotus

	X Pidä mikroskooppia paikoillaan.
	X Vedä lukkopulttia (2).

Kääntövarsi on löysätty.
	X Kokeile, liikkuuko mikroskooppi itsestään.

Mikroskooppi laskee:
	X Säädä kiertonuppia (3) myötäpäivään (+).

Mikroskooppi nousee:
	X Säädä kiertonuppia (3) vastapäivään (–).

7.11	 Steriilien komponenttien asennus
Vakiokomponentit:
•	 1 kädensija, suuri, musta (kallistin)
•	 2 kädensijaa, läpikuultavat
•	 2 käyttönuppia

Kädensijat ja käyttönupit voidaan steriloida höyryllä tai kaasulla.
	X Steriloi kädensijat ja käyttönupit.
	X Kiinnitä steriilit käyttönupit binokulaaritubukseen ja 

ympäristövalaistuksen himmennyksen kiertonuppiin.
	X Kiinnitä steriilit kädensijat objektiivin kannattimeen ja 

kallistimeen.
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7.12	 Leikkausmikroskoopin 
käyttöönotto

	X Kytke pääkatkaisin (2) päälle.

2

XY-kytkin siirtyy keskiasentoon.
LED (sivu 26, kohta 2) syttyy, kun keskiasento on saavutettu.

Tarkennus siirtyy enimmäisnopeudella perusasentoonsa 
(1/3 ylhäällä, 2/3 alhaalla). LED (sivu 26, kohta 3) syttyy, kun 
tarkennuksen nollausasento on saavutettu.

Perusasetus:

Kun Leica M620 F20 -mikroskooppiin kytketään virta 
pääkatkaisimella, zoomaustoiminto ottaa käyttöön käyttäjän 
aloitusaseman, joka oli asetettuna laitteen edellisellä 
virrankatkaisuhetkellä. Laite käyttää edellisen käyttäjän 
ohjelmoituja lamppujen kirkkauden ja käyttönopeuden arvoja.

7.13	 Lamppujen toiminnan tarkastus
	X Kytke mikroskooppiin virta pääkatkaisimella.

Päälamppu syttyy.
	X Työnnä lampun pikavaihtimen liukupainike (3) toiselle puolelle.

Varalamppu syttyy.
	X Työnnä lampun pikavaihtimen likupainike takaisin päälampun 

puolelle.

Lampun pikavaihtimen (3) liukupainike on työnnettävä 
vasteeseen asti toiselle puolelle, koska lamppu ei muuten 
syty.

3

7.14	 Jalkakytkintyypin näyttö/vaihto
Katso sivu 30.
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7.15	 XY-kytkimen liikesuuntien + ja – 
vaihtaminen

Jalkakytkimelle on annettava "XY-reverse"-toiminto  
(katso sivu 30).

	X Vaihda XY-kytkimen liikesuunnat + ja – liikesuunniksi – ja + 
jalkakytkimen "XY-reverse"-painikkeella (1).

"XY-suunnanvaihdon aktiivisuuden" symboli (2) palaa 
ohjauspaneelissa.

1 1

+Y

-Y

+X-X

-Y

+Y

-X+X

2

8	 Käyttö
8.1	 Mikroskoopin paikoitus
Keskiasennon säätäminen:

	X Paina "XY-kytkimen" nollauspainiketta (4). 
XY-kytkin siirtyy keskiasentoon. 
LED (2) syttyy, kun keskiasento on saavutettu.

1

4 5

6

2 3

9 8

7

Karkea paikoitus

	X Tartu mikroskoopin molempiin kädensijoihin (6) ja paikoita 
mikroskooppi.

Tarkka paikoitus

	X Käytä XY-kytkintä jalkakytkimellä (7).
	X Aseta XY-kytkimen siirtonopeus ohjauspaneelin avulla  

(katso sivu 29).

Kaltevuuden hienosäätö:

	X Aseta mikroskoopin kaltevuus tarkasti kallistimen 
hienosäädöllä (1).
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Auto reset:

"Auto reset" -toiminto voidaan deaktivoida ohjauspaneelin 
avulla huoltoalueella.

	X Tartu mikroskoopin molempiin kädensijoihin ja paikoita 
mikroskooppi ylimpään asentoon.

Kaikki käytöt siirtyvät reset-asentoon, ja valaistus sammuu. 
Kun mikroskooppi asetetaan taas työskentelyasentoon, valaistus 
kytkeytyy määritetyn aloitusarvon mukaisesti.

8.2	 Tarkennuksen säätäminen
(tehdasasetusten mukaisesti)

Perusasetus:

	X Paina tarkennuksen nollauspainiketta (5).  
Tarkennus siirtyy enimmäisnopeudella perusasentoonsa (1/3 
ylhäällä, 2/3 alhaalla). 
LED (3) syttyy, kun tarkennuksen nollausasento on saavutettu.

Tarkennuksen säätäminen:

	X Paina jalkakytkimen ohjelmoitua painiketta (8) tai (9).
	X Säädä nopeus ohjauspaneelissa (katso sivu 29).

8.3	 Suurennuksen säätäminen
	X Säädä suurennus ohjauspaneelissa (katso sivu 29).

8.4	 Valaistuksen säätäminen
(tehdasasetusten mukaisesti)

VAROITUS 
Liian voimakas valo voi vahingoittaa verkkokalvoa!
	X Huomioi luvussa "Turvallisuusohjeet" (sivulla 5) 

mainitut varoitukset.

Mikroskooppivalaistuksen sytyttäminen ja 
sammuttaminen

Mikroskooppivalaistus voidaan sytyttää ja sammuttaa painikkeella 
(3).
	X Aseta päävalaistuksen kirkkaus ohjauspaneelissa  

(katso sivu 29) tai jalkakytkimellä.
•	 (1) kirkkaampi
•	 (2) tummempi
Kirkkauden taso näytetään ohjauspaneelissa prosentteina.

21

3
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8.5	 Vaihto päävalaistuksesta 
varavalaistukseen

VAROITUS 
Valaistuksen katkeaminen voi olla vaarallista  
potilaalle!
	X Jos päävalaistus katkeaa, kytke heti varavalaistukseen.

Kun lamppu on viallinen, ohjauspaneelin "Main"-valikossa vilkkuu 
viallisesta lampusta varoittava kuvake.

•	 Vaihda viallinen valaistus heti, kun se on mahdollista.
•	 Älä koskaan aloita leikkausta, jos vain yksi 

valaistusyksikkö toimii.
•	 Lampun pikavaihtimen liukupainike on työnnettävä 

vasteeseen asti toiselle puolelle, koska lamppu ei 
muuten syty.

	X Työnnä lampun pikavaihtimen liukupainike (4) toiselle puolelle.
Varalamppu syttyy.

4

8.6	 Valaisutavan ja 
työskentelyetäisyyden 
asettaminen

2

1

	X Säädä mikroskooppi suurin piirtein työskentelyetäisyydelle 
nostamalla ja laskemalla sitä kädensijoista (2).
	X Kierrä kiertonuppia (1) myötäpäivään.

Ympäristövalaistus/6°-valaistus himmenevät.
Red reflex-valaistus/0°-Red-Reflex-valaistus eivät muutu.
Red reflex -valaistuksen ja kontrastin optimoimiseksi 
6°-valaistustusta voidaan säätää kiertonupilla (1). 0°-valo pysyy 
vakiona.
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8.7	 Ohjauspaneelin käyttö
Kun Leica M620 F20 -mikroskooppiin kytketään virta, 
ohjauspaneeliin tulee Main-päävalikko. Siellä voidaan tehdä 
seuraavat asetukset:

7

3 4 61 2

5

Leikkauksen suorittavan lääkärin asetusten kutsuminen

Painikkeilla 1-4 (7) voidaan kutsua leikkauksen suorittavan lääkärin 
yksilölliset asetukset (aloitusarvot, nopeudet, jalkakytkimen 
konfigurointi).
	X Paina "User"-kohdassa olevaa painiketta 1-4 (7).

Painikkeeseen tallennetut arvot tulevat esiin.
Painikkeiden ohjelmointi, katso sivu 29.

Kirkkauden ja suurennuksen säätäminen

Kirkkaus ja zoomaus voidaan asettaa portaattomasti.
	X Paina "Light"-kohdassa (1) olevaa nuolipainiketta "+" tai "–".

Kirkkaus muuttuu haluamaksesi.
	X Paina "Zoom"-kohdassa (2) olevaa nuolipainiketta "+" tai "–".

Suurennus muuttuu haluamaksesi.

Alkuperäisten arvojen palauttaminen

Jos asetuksia (kirkkaus, suurennus) on muutettu, alkuperäiset arvot 
voidaan palauttaa.
	X Paina "Reset"-kohdassa "All"-painiketta (3).

Kyseiseen painikkeeseen tallennettuja arvoja käytetään.

Ajo Reset-asentoihin

	X Paina "Reset"-kohdassa "XY"-painiketta (4).
XY-kytkin siirtyy keskiasentoon.
	X Paina "Reset"-kohdassa "F"-painiketta (5).

Tarkennus siirtyy perusasentoonsa (1/3 ylhäällä, 2/3 alhaalla).

Zoomauksen, tarkennuksen ja XY-kytkimen 
käyttönopeuksien säätäminen

	X Paina päävalikossa "Speed"-nuolipainiketta.
"Speed"-valikko avautuu.

8

9

	X Valitse haluamasi käyttönopeus "Speed"-valikossa 
nuolipainikkeella "+" tai "–".

Tallenna arvot (katso sivu 30).

	X Paina "Main"-nuolipainiketta (8).
Päävalikko ilmestyy takaisin näyttöön.

Vaihto huoltoalueelle

Huoltoalue on suojattu salasanalla.
Ota yhteys Leica Microsystemsin huoltoedustajaan.

	X Paina "Speed"-valikossa "Service"-kenttää (9) ja syötä salasana.
Huoltoalue tulee esiin.
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Leikkauksen suorittavan lääkärin yksilölliset asetukset

	X Paina "Main"-päävalikon "User"-kohdassa vähintään 3 sekunnin 
ajan painiketta 1-4, jolle haluat tallentaa asetukset.

"PROG-Start Values" -valikko tulee esiin.

1 2 4

5 6

3

	X Aseta kirkkauden (1) ja suurennuksen (2) aloitusarvot.
	X Paina "Save"-painiketta (6).

Asetukset tallennetaan valitulle painikkeelle.
tai
	X Paina "Back"-painiketta (5).

Asetusten tallentaminen peruutetaan, ja päävalikko tulee takaisin 
näyttöön.

Tarkennus- ja zoomausnopeuden ja XY-kytkimen nopeuden 
asettaminen

	X Paina "PROG-Start Values"-valikossa "Speed"-
nuolipainiketta (3).

"PROG-Speed" -valikko avautuu.

7 8 9

10

11

12

	X Aseta haluamasi zoomauksen (7), tarkennuksen (8) ja 
XY-liikkeen (9) nopeudet nuolipainikkeella "+" tai "–".
	X Paina "Save"-painiketta (11).

Asetukset tallennetaan valitulle painikkeelle.
tai

	X Paina "Back"-painiketta (10).
Asetusten tallentaminen peruutetaan, ja esiin tulee "PROGStart 
Values"-valikko.
Kentässä (12) näkyy käyttäjän numero (1-4), jolle asetuksia ollaan 
määrittämässä.

Jalkakytkimen asetusten muuttaminen

	X Paina "PROG-Start Values"-valikossa "Footswitch"-
painiketta (4).

"PROG-Footswitch" -valikko avautuu.

13

14

15
17

18

16

12

	X Valitse liitetty jalkakytkin jalkakytkimen kuvakkeen (13) 
kohdalla nuolipainikkeella "+" tai "–".
	X Paina ohjelmoitavaa painiketta (14) jalkakytkimen kuvakkeen 

kohdalla ( -> ).
	X Valitse haluamasi toiminto keskilohkossa (15) nuolipainikkeella 

"+" tai "–" ja vahvista valintasi "OK"-painikkeella (17).
	X Kun olet ohjelmoinut kaikki jalkakytkimen painikkeet, paina 

"Save"-painiketta (18).
Asetukset on tallennettu.
tai
	X Paina "Back"-painiketta (16).

Asetusten tallentaminen peruutetaan, ja esiin tulee "PROGStart 
Values"-valikko.
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Asetusten kopiointi toiselle käyttäjälle

Lääkärille tallennetut asetukset voidaan kopioida toiselle 
käyttäjälle.
	X Paina "Main"-päävalikossa vähintään kolmen sekunnin ajan 

painiketta (1), johon kopioitavat asetukset on tallennettu  
(esim. painike "1").

1

"PROG-Start Values" -valikko tulee esiin.

2

3

	X Paina haluamaasi kohdepainiketta (2) (esim. painike "2").
	X Paina "Save"-painiketta (3).

Painikkeen "1" asetukset on tallennettu nyt myös painikkeelle "2".

Auto Reset -toiminnon asettaminen

Tämä toiminto voidaan poistaa käytöstä huoltoalueella. 
Ota yhteys Leica Microsystemsin huoltoedustajaan.

Kun "Auto Reset" -toiminto on käytössä, kaikki käyttolaitteet 
siirtyvät reset-asentoon ja valaistus sammuu, kun 
leikkausmikroskooppi siirretään ylimpään asentoon.
Kun mikroskooppi asetetaan taas työskentelyasentoon, 
valaistus kytkeytyy määritetyn aloitusarvon mukaisesti.

8.8	 Käytöstäpoisto
	X Katkaise virta Leica M620 F20 -mikroskooppijärjestelmästä 

virtakytkimellä (1, sivu 13).

Leica M620 F20 / Ref. 10 714 371 / Versio 01 31
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9	 Komponentit ja varusteet
9.1	 Tarkastelijan puoli

7

1 9 10

3

2

4 5

6 6

8 Main surgeon

Assistent 2 Assistent 1Assistent 1

11

11 11

7

8

7

8

7

8

Pääkirurgi

Avustaja 2 Avustaja 1 Avustaja 1

1 	Invertteri	
2	Lasersuodatin
3	Stereosovitin
4	Säteenjakaja
5	Käännettävä säteenjakaja
6	Stereoputki toiselle tarkastelijalle

7	Binokulaaritubus
8	Okulaari
9	Sovitin
aœ	Avustajan stereomikroskooppi
11 	 Dokumentointiliitäntä
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Nro Kuva Komponentti/varuste Kuvaus

1 Oculus SDI •	 Invertteri

2 Lasersuodatin 2 sädettä •	 Vieraan valmistajan tuote, hankittavissa vain 
muilta yrityksiltä

3 Stereosovitin •	 Säteenjakajan asentamiseen

4 Säteenjakaja 50/50
Säteenjakaja 70/30

•	 Kumpaakin liitäntää voidaan käyttää sekä 
avustaja- että dokumentointiliitäntänä.

5 Käännettävä 
säteenjakaja 50/50
Käännettävä 
säteenjakaja 70/30

•	 Käännettävä (etummainen) avustajaliitäntä
•	 Kiinteä (taempi) dokumentointiliitäntä

6 Stereoputki toiselle 
tarkastelijalle

•	 Binokulaaritubuksen asennukseen

7 Binokulaaritubus, 
kallistettava 
5° ... 25°, PD

•	 Katselukulmaa ja -korkeutta voidaan säätää
•	 Silmäväli säädettävissä

7 Binokulaatitubus 10° ... 50°, 
PD

•	 Katselukulmaa ja -korkeutta voidaan säätää
•	 Silmäväli säädettävissä

7 Binokulaaritubus 30° ... 150°, 
T, tyyppi II L

•	 Kallistettavissa 120°
•	 Silmäväli säädettävissä

7 Binokulaaritubus 10° ... 50°, 
tyyppi II, UltraLow ™ 

•	 Erityisen matala katselu
•	 Katselukulmaa ja -korkeutta voidaan säätää
•	 Silmäväli säädettävissä 

7 Binokulaaritubus kallistettu, 
T, tyyppi II
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Nro Kuva Komponentti/varuste Kuvaus

7 Binokulaaritubus 180°, 
muunneltava

7 Binokulaaritubus 45° •	 Käytettäväksi vaihtoehtoisesti avustajan putkessa

8 Okulaari 10×
Okulaari 8.33×
Okulaari 12.5×

8 Leica ToricEyePiece •	 Helpottaa integroidun asteikon kautta tooristen 
intraokulaaristen linssien kulman kohdistamista

•	 Lisätietoja löytyy erillisestä käyttö- ja 
asennusohjeesta

9 Sovitin avustajan 
stereomikroskoopille

10 Avustajan stereomikroskooppi •	 Erillinen avustajan mikroskooppi
•	 Lisätietoja löytyy erillisestä käyttö- ja 

asennusohjeesta
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9.2	 Potilaan puoli

A

B DC 9 10/

7

8

A 	 Objektiivi
B 	 Leica RUV800
C 	 Oculus BIOM
D 	 Suojalasi ja pidike
9 /  aœ Avustajan stereomikroskooppi ja sovitin
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Nro Kuva Komponentti/varuste

A Objektiivi APO WD175
Objektiivi APO WD200
Objektiivi f = 175 mm
Objektiivi f = 200 mm
Objektiivi f = 225 mm

B Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

•	 Potilaan silmänpohjan tarkasteluun
•	 Lisätietoja löytyy erillisestä 

käyttöohjeesta

C Oculus BIOM •	 Vieraan valmistajan tuote, 
hankittavissa vain muilta yrityksiltä

D Pidike suojalasille

D Suojalasi
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Yhdistelymahdollisuudet potilaan puolella
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Avustajan stereo-
mikroskooppi

✔ – – ✔ – – – – –

Leica RUV800 1) 1) ✔ ✔ – – – – –

Oculus BIOM ✔ ✔ – ✔ ✔ – – – 2)

Suojalasi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – – ✔

Suojakupu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – 2) ✔

1) Sovittaminen välikappaleella 10743425
2) Erikoissuojuksella

9.3	 Videovarusteet 
Leica M620 F20 -mikroskoopille

1

2

3

1	 Säteenjakaja (50/50 % tai 70/30 %),  
käännettävä säteenjakaja

2	 Videosovitin (Leica ZVA / RVA / MVA)
3	 C-mount-kamera

Videosovitin

•	 Tavallisille videokameroille C-mount-liittimellä, sisältää 
tarvittavan sovittimen.

•	 Videosovitin (2) asennetaan säteenjakajaan.
•	 Zoom- ja hienotarkennustoiminto Leica-zoom-videosovittimelle.

Leica-zoom-videosovitin on säädettävä parfokaaliseksi.

	X Säädä maksimisuurennus.
	X Aseta litteä, selvärajainen testikohde objektiivin alle.
	X Katso okulaarien läpi ja tarkenna mikroskooppi.
	X Aseta minimisuurennus.
	X Säädä maksimisuurennus (f = 100) Leica-zoom-

videosovittimessa.
	X Säädä zoom-videosovittimella monitorin kuva teräväksi.
	X Säädä Leica- zoom-videosovittimessa haluttu suurennus.
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9.4	 Kuormitustaulukko

Maksimikuormituksen arvo löytyy luvusta "Tekniset tiedot", sivulla 46.

Varusteet, Leica M620 F20 sarjanumero ....................................................

Jalustan maksimikuormitus mikroskoopin liitännästä alkaen ........... kg

Asennus

Ryhmä Tuotenro Kuvaus Paino Määrä Yhteensä

Avustaja 10448231 Avustajan stereomikroskooppi (sis. sovittimen): 1,10 kg                         ,      

10446482 Säteenjakaja 70/30 0,41 kg                         ,    

10446565 Säteenjakaja 50/50 0,41 kg                         ,    

10448487 Käännettävä säteenjakaja 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Käännettävä säteenjakaja 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Stereosovitin 0,22 kg                         ,    

10448597 Stereoputki toiselle tarkastelijalle 1,01 kg                         ,    

Optiikka 10445937 Objektiivi APO WD200
0,41 kg                         ,    

10445938 Objektiivi APO WD175

10431692 Objektiivi f = 175 mm

0,20 kg                         ,   10382162 Objektiivi f = 200 mm

10457297 Objektiivi f = 225 mm

10448547 Binokulaaritubus 10° ... 50°, tyyppi II,  
UltraLow ™

1,42 kg                         ,     

10448217 Binokulaaritubus, kallistettava 5° ... 25°, PD 0,74 kg                         ,     

10448159 Binokulaatitubus 10° ... 50°, PD 1,26 kg                         ,     

10446797 Binokulaaritubus 30° ... 150° 0,81 kg

10448088 Binokulaaritubus, muunn. 0° ... 180°, T, tyyppi II 1,42 kg                         ,     

10446574 Binokulaaritubus, kallistettava, T, tyyppi II 0,74 kg                         ,     

10446618 Binokulaaritubus 45° 0,56 kg                         ,    

10448028 Okulaari 10×

0,10 kg10448125 Okulaari 8.33×                         ,    

10446739 Okulaari 12.5×

Kuormitus, avustaja ja optiikka Välisumma 1                         ,    

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Asennus

Ryhmä Tuotenro Kuvaus Paino Määrä Yhteensä

Varusteet, 
etummainen 
silmäosa

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     
                        

Varusteet, taempi 
silmäosa

10448555 Leica RUV800 WD175, kaikki osat
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, kaikki osat

10448392 Oculus SDI 0,72 kg                         ,     

10448041 Oculus BIOM, kaikki osat 0,68 kg                         ,     

Lasersuodatin 0,30 kg                         ,     

Lasermanipulaattori 0,30 kg                         ,    

Sterilisoitavat 
komponentit

10180591 Paikoituskahva 0,08 kg                         ,     

20384656 Paikoituskahvan läpikuultava suojus 0,02 kg

10428238 Binokulaaritubuksen T kiertonupin suojus 0,01 kg                         ,     

10446468 Pidike suojalasille 0,10 kg                         ,     

10446467 Suojalasi 0,06 kg                         ,     

Suojakuvut                         ,     

Dokumentointi 10446592 Leica-zoom-videosovitin 0,76 kg                         ,     

10448292 Leica Remote -videosovitin 0,44 kg                         ,     

10448290 Leica Manual -videosovitin 0,42 kg                         ,     

Kuormitus, etummaisen/taemman silmäosan varusteet, steriloitavat komponentit, dokumentointi Välisumma 2                         ,    

Summa, kuormitus, avustaja ja optiikka Välisumma 1                         ,    

Kokonais
järjestelmä

Kuormitus
                        ,    

Tämä luettelo sisältää varustukseen tyypillisesti kuuluvia 
tuotteita.  
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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10	 Hoito ja huolto
10.1	 Hoito-ohjeet
•	 Peitä instrumentti suojakuvulla taukojen ajaksi.
•	 Säilytä varusteita pölyttömissä tiloissa.
•	 Poista pöly paljepuhaltimella ja pehmeällä siveltimellä.
•	 Puhdista okulaarit ja objektiivit objektiivien puhdistuskankailla 

ja puhtaalla alkoholilla.
•	 Suojaa leikkausmikroskooppia kosteudelta, höyryiltä ja hapoilta 

sekä emäksisiltä ja syövyttäviltä aineilta. Älä säilytä laitteen 
läheisyydessä kemikaaleja.

•	 Suojaa leikkausmikroskooppia epäasianmukaiselta käsittelyltä. 
Älä koskaan asenna muita laitepistorasioita tai irrota toisistaan 
optisia järjestelmiä tai mekaanisia osia, ellei sitä nimenomaisesti 
kehoteta tekemään käyttöohjeessa.

•	 Suojaa leikkausmikroskooppia öljyltä ja rasvalta. Älä koskaan 
rasvaa ohjainpintoja ja mekaanisia osia.

•	 Poista karkeat epäpuhtaudet kostealla kertakäyttörätillä.
•	 Käytä leikkausmikroskoopin desinfiointiin 

pintadesinfiointiaineiden ryhmään kuuluvia aineita, joissa on 
seuraava tehoainepohja: 
- aldehydit, 
- alkoholit, 
- kvaternaariset ammoniumyhdisteet.

Materiaalien mahdollisten vaurioiden takia ei tule 
käyttää preparaatteja, jotka tehoainepohjana ovat
•	 halogeenejä pilkkovat yhdisteet,
•	 voimakkaat orgaaniset hapot,
•	 hapen erottamat yhdisteet

Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Suosittelemme huoltosopimuksen sopimista 
Leica Microsystems -huollon kanssa.

10.2	 Ohjauspaneelin puhdistus

HUOMIO 
Ohjauspaneelin vioittuminen!
Tämän instrumentin valo voi olla haitallista. 
Silmävaurioiden vaara kasvaa altistuksen keston myötä.
	X Käytä ohjauspaneelia vain sormilla.
	X Älä koskaan käytä kovia, teräviä tai teräväkärkisiä 

puisia, metallisia tai muovisia esineitä.
	X Älä missään tapauksessa puhdista ohjauspaneelia 

aineilla, joissa on hiovia aineksia. Ohjauspaneelin pinta 
saattaa silloin naarmuuntua tai himmentyä.

	X Katkaise Leica M620 F20 -leikkausmikroskoopista virta ja  
irrota se sähköverkosta, ennen kuin puhdistat ohjauspaneelin.
	X Käytä ohjauspaneelin puhdistukseen pehmeää, nukkaamatonta 

liinaa.
	X Älä levitä puhdistusainetta suoraan ohjauspaneelille, 

vaan ensin puhdistusliinalle.
	X Käytä ohjauspaneelin puhdistukseen tavallista 

puhdistusainetta, joka on tarkoitettu lasin, silmälasien tai 
muovipintojen puhdistukseen.
	X Älä paina ohjauspaneelia sitä puhdistaessasi.

Ohjauspaneeli kestää useimpia lääketieteellisesti 
käytettäviä desinfiointiaineita.

10.3	 Huolto
Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppi ei periaatteessa tarvitse 
huoltoa. Laitteen käyttövarmuuden ja luotettavuuden 
säilyttämiseksi suosittelemme varmuuden vuoksi ottamaan 
yhteyden huolto-organisaatioon.
Voit sopia sen kanssa määräaikaisista tarkastuksista tai solmia 
tarvittaessa huoltosopimuksen.

Suosittelemme huoltosopimuksen sopimista 
Leica Microsystems -huollon kanssa.

Käytä kunnossapidossa vain alkuperäisiä varaosia.
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10.4	 Leica-jalkakytkimen hoito 
ja huolto

Leica-jalkakytkin on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen 
lämpimällä vedellä (alle 60 °C). Se on huoltovapaa. Jos kytkimestä 
löytyy vikaa, käänny vastaavan huolto-organisaation puoleen.

10.5	 Sulakkeen vaihto

VAROITUS 
Hengenvaarallisen sähköiskun vaara!
	X Irrota verkkojohto laitteen pistorasiasta, ennen kuin 

vaihdat sulakkeen.

�

�

Sulakkeet ovat sulakkeenpitimessä (2) laitteen pistorasiassa.
	X Paina ruuvitaltalla sulakkeenpidin (2) ulos ja vedä se  

käsin kokonaan ulos.
	X Vaihda sulakkeet (1).

Käytä vain hitaita 6,3 A -sulakkeita.

	X Työnnä sulakkeenpidin (2) takaisin sisään ja paina se käsin 
kokonaan sisään.

10.6	 Lampun vaihto
HUOMIO 
Palovammojen vaara!
Valaisimen lamppu ja lampunistukka muuttuvat hyvin 
kuumiksi.
	X Varmista, että lamppu ja lampunistukka ovat 

jäähtyneet ennen lampun vaihtoa.

2

3

Jotta lampun sammuttua käytettävissä olisi aina 
varalamppu, viallinen lamppu on vaihdettava heti 
leikkauksen jälkeen.
Käytä vain alkuperäisiä Leica-varalamppuja.

	X Avaa lampunvaihtoluukku (2).

Erota leikkausmikroskooppi sähköverkosta ennen lampun 
vaihtamista.

	X Vedä halogeenilamppu lampunistukan (3) kanssa pidikkeestä.
	X Työnnä halogeenilamppua lampunistukan kanssa pidikkeeseen, 

kunnes tunnet, että osa lukittuu paikalleen.
	X Sulje lampunvaihtoluukku (2).

10.7	 Toimintatarkastus
Valaistus

	X Kytke pääkytkin päälle.
Päävalaistus syttyy.
	X Vaihda varavalaistukseen.

Varalamppu syttyy.
	X Vaihda takaisin päävalaistukseen.

Jalkakytkin

	X Paikoita jalkakytkin.
	X Testaa kaikki toiminnot jalkakytkimellä.
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10.8	 Steriloitavien 
tuotteiden puhdistusohjeet

10.8.1	Yleistä
Tuotteet

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division -yhtiön 
toimittamat, uudelleen käytettävät tuotteet (esim. kiertonupit, 
objektiivin suojalasit ja suojukset).

Uudelleenkäsittelyn rajoitukset:

Paikallisia säännöksiä on noudatettava uudelleenkäsiteltäessä 
lääkintätuotteita, joita on käytetty Creutzfeldt-Jacobin tautiin (CJD) 
tai sen muunnokseen (vCJD) sairastuneiden tai sen kantajiksi 
epäiltyjen potilaiden hoitoon.
Yleensä tämän potilasryhmän parissa käytetyt tuotteet on 
hävitettävä vaarattomasti polttamalla.

Työturvallisuus ja terveyden suojaaminen

Likaantuneiden tuotteiden puhdistukseen valtuutettujen 
henkilöiden on oltava tietoisia puhdistukseen liittyvistä vaaroista. 
Tuotteiden valmistelussa, puhdistuksessa ja desinfioinnissa on 
noudatettava sairaalahygieniaa ja tartuntojen ehkäisyä koskevia 
voimassa olevia normeja.

Uudelleenkäsittelyn rajoitukset

Usein suoritettavalla uudelleenkäsittelyllä on vain vähäinen 
vaikutus tuotteiden käyttöikään. Tuotteen käyttöikä riippuu 
tavallisesti käytön aikaisesta kulumisesta ja vioittumisesta.

10.8.2	Ohjeet
Mikrobeja torjuva pinnoite

Tämän laitteen tärkeimmissä osissa on mikrobeja torjuva pinnoite 
taudinaiheuttajien leviämisen estämiseksi.

VAROITUS 
Tartuntavaara!
Tämä mikrobeja torjuva pinnoite ei korvaa 
voimassa olevien määräysten mukaan tehtävää 
laitteen tavallista sterilointia ja puhdistamista.
	X Toteuta laitteen tavallinen sterilointi ja puhdistaminen 

voimassa olevien määräysten mukaan.

Työskentelypaikka

Puhdista pinnat kertakäyttöisellä liinalla/paperipyyhkeellä.

Säilytys ja kuljetus

Ei erikoisvaatimuksia.
Suosittelemme suorittamaan tuotteen uudelleenkäsittelyn 
välittömästi sen käytön jälkeen.

Puhdistuksen valmistelu

Poista tuote leikkausmikroskoopista.

Puhdistus: manuaalinen

Varusteet: Juokseva vesi, puhdistusaine, alkoholi, mikrokuituliina.
Menettely:
1.	 Huuhtele tuotteen pinnalla oleva lika (lämpötila < 40 °C).  

Käytä likaisuudesta riippuen hieman pesuainetta.
2.	 Puhdista optiikassa olevat sormenjäljet, rasva tms. pinttynyt 

lika lisäksi spriillä.
3.	 Kuivaa tuote optisia komponentteja lukuun ottamatta 

kertakäyttöliinalla/paperipyyhkeellä. Kuivaa optiset pinnat 
mikrokuituliinalla.

Puhdistus: automaattinen

Varusteet: puhdistus-/desinfiointilaite
Emme suosittele puhdistamaan puhdistus-/desinfiointilaitteessa 
tuotteita, joissa on optisia komponentteja. Optisia komponentteja 
ei myöskään saa puhdistaa ultraäänikylvyssä, sillä tämä puhdistus 
voi vaurioittaa niitä.

Desinfiointi

Desinfioinnissa voidaan käyttää alkoholipitoista desinfiointiaine-
liuosta ("Mikrozid, Liquid") sen etiketissä annettujen ohjeiden 
mukaisesti.
Huomaa, että optiset pinnat on desinfioinnin jälkeen huuhdeltava 
huolellisesti raikkaalla juomavedellä ja sen jälkeen raikkaalla 
deminaralisoidulla vedellä. Tuotteet on kuivattava huolellisesti 
ennen sterilointia.

Huolto

Ei erikoisvaatimuksia.

Tarkastus ja toimintakoe

Tarkasta kiertonuppien ja kädensijojen kiinnitys.

Pakkaus

Erikseen: Voit käyttää tavallista polyeteenipussia. Pussin on oltava 
tuotteelle tarpeeksi suuri, jotta se saadaan suljettua ilman pingotusta.

Säilytys

Ei erikoisvaatimuksia.
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Lisätiedot

Ei ole

Sterilointi

Luettelosta löytyvät Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division -yhtiöltä saatavissa olevat steriloitavat 
leikkausmikroskooppien komponentit.

Valmistajan yhteystiedot

Paikallisen edustajan osoite
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division vahvistaa, että 
edellä mainitut tuotteen puhdistusmenetelmät soveltuvat tuotteen 
uudelleenkäytön valmisteluun. Puhdistajan vastuulla on suorittaa 
mainitut uudelleenkäsittelyä koskevat toimenpiteet siten, että ne 
johtavat haluttuihin tuloksiin uudelleenkäsittelytilojen varusteiden, 
materiaalien ja henkilökunnan kanssa. Toimenpiteitä on tavallisesti 
valvottava rutiininomaisesti ja varmistuttava niiden oikeasta suo-
rittamisesta. Jos annetuista ohjeista poiketaan, uudelleenkäsittelyn 
suorittavan henkilön on selvitettävä toimenpiteiden tehokkuus ja 
mahdolliset haitalliset vaikutukset.

10.8.3	Sterilointitaulukko
Seuraava taulukko antaa yleiskuvan Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division -yhtiön leikkausmikroskooppien saatavilla olevista 
steriloitavista komponenteista.

Sallitut sterilointimenetelmät

Tuotenro Nimike Höyry (autoklaavi) 
134 °C, t > 10 min

Etyleenioksidi 
enint. 60 °C

10180591 Paikoituskahva X

10428328 Kiertonuppi, binokulaaritubus T X

10384656 Kiertonuppi, läpinäkyvä X

10443792 Vivun jatke X

10446058 Suojalasi, monifikaalilinssi x 1)

10446469 Objektiivin suojalasi Leica M680/FL400 x 1)

10446467 Objektiivin suojalasi Leica M840/M841 x 1)

10445341 Kädensija Leica M655 -mikroskooppiin, steriloitava X

10445340 Suojus Leica M655/M695 -mikroskooppiin, steriloitava X

10446842 Kädensija Leica M400 -mikroskooppiin, steriloitava X

10448440 Suojus, steriloitava, Leica M320 -kädensijalle X

10448431 Objektiivin suojalasi Leica M320 x 1)

10448296 Objektiivin suojalasi Leica M720, varaosa (pakkaus, jossa 10 kpl) x 1)

10448280 Objektiivin suojalasi Leica M720, sis. kaikki osat, steriloitava x 1)

10448581 Suojus, steriloitava, Leica RUV800:lle X

1)�Optisia komponentteja sisältävät tuotteet voidaan höyrysteriloida edellä mainittuja ehtoja noudattaen. Höyrysteriloinnin aikana lasin pinnalle voi kuitenkin 
muodostua pisteistä ja viivoista koostuva kerros, joka voi alentaa optista tehoa.
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11	 Hävittäminen
Tuotteiden hävittämisessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia lakeja ja käytettävä vastaavia jätehuoltoyrityksiä. Laitteen pakkaus 
viedään kierrätykseen.

12	 Mitä tehdä, jos...?
Kun sähkökäyttöisiin toimintoihin tulee häiriöitä, 
tarkista aina ensin seuraavat seikat:
•	 Onko verkkokytkin kytketty päälle?
•	 Onko verkkojohto liitetty oikein?
•	 Onko kaikki liitäntäkaapelit liitetty oikein?

12.1	 Yleiset häiriöt
Häiriö Syy Korjaus
Kääntövarsi nousee/laskeutuu itsestään. Kääntövartta ei ole tasapainotettu oikein. 	X Tasapainota kääntövarsi (katso sivu 

16).
Kääntövarsi laskeutuu myös 
tasapainotusasteikon ylimmässä asennossa.

Lisätarvikkeiden ja mikroskoopin 
kokonaispaino on liian suuri.

	X Vähennä kokonaispainoa.

Mikroskooppia ei voi liikuttaa, tai sen 
liikuttaminen onnistuu vain suurella 
voimalla.

Niveljarrut ovat liian kireällä. 	X Löysää niveljarruja (katso sivu 17).

Toimintoja ei voi toteuttaa jalkakytkimellä. Johtoliitäntä on auennut. 	X Tarkasta verkkokaapeli.
	X Tarkasta jalkakytkimen liitäntä.

Toiminnot on syötetty ohjauslaitteeseen 
väärin.

	X Tarkista jalkakytkimen toiminnot 
ohjauspaneelissa (katso sivu 30).

12.2	 Mikroskooppi
Häiriö Syy Korjaus
Mikroskoopissa ei ole valoa. Lampun pikavaihdinta ei ole paikoitettu 

oikein.
	X Työnnä lampun pikavaihdin toiselle 

puolelle.
	X Työnnä lampunvaihdin kokonaan 

vasteeseen asti.
Viallisesta lampusta varoittava kuvake 
vilkkuu.

Pää- ja/tai varalamppu on viallinen. 	X Tarkasta lamput, vaihda viallinen 
lamppu.

Kuva ei pysy terävänä. Okulaarit eivät ole hyvin paikallaan. 	X Kierrä okulaarit hyvin paikalleen.
Dioptria-arvoja ei ole asetettu oikein. 	X Korjaa dioptria-arvot täsmälleen 

käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Mikroskoopissa on ei-toivottuja 
heijastuksia.

Steriilin suojuksen reunassa olevaa 
objektiivin suojusta ei ole kiinnitetty oikein.

	X Kiinnitä steriilin suojuksen reunassa 
oleva objektiivin suojus hieman vinosti 
eteenpäin taivutettuna objektiiviin.

Kuva on leikkaantunut. Suodattimen pidikettä ei ole asetettu 
oikein.

	X Työnnä suodattimen pidike kokonaan 
optiikan kannattimeen.

XY liikkuu väärään suuntaan. XY-reverse-
kuvake vilkkuu ohjauspaneelissa.

XY-reverse on aktivoitu. 	X Toteuta All-reset-toiminto tai deaktivoi 
XY-reverse-toiminto jalkakytkimellä.
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12.3	 TV, valokuvaus
Häiriö Syy Korjaus
Kuva monitorissa on liian tumma. Videokameraa tai monitoria ei ole asetettu 

oikein.
Optimoi kameran ja/tai monitorin asetukset 
(katso valmistajan käyttöohje).

Kaksoisputken suodatin on asetettu väärin. 	X Säädä kirkkaus tai vaihda kaksoisputken 
suodatin.

Valokuvat ovat epätarkkoja. Mikroskooppia ei ole asetettu 
parfokaalisesti.

	X Tarkista mikroskoopin parfokaliteetti 
(katso sivu 23).

Kohdetta ei ole tarkennettu. Kohdetta ei ole tarkennettu täsmällisesti. 	X Tarkenna täsmällisesti, ota tarvittaessa 
käyttöön ristipöytä.

Käänny Leica Microsystemsin edustajan puoleen, jos 
laitteeseen tulee häiriö, jota ei mainita käyttöohjeessa.
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13	 Tekniset tiedot
13.1	 Sähkötiedot
Verkkoliitäntä

Lattiajalusta F20	 Vaakavarren keskellä 100–240 VAC, 
50/60 Hz

Sulake	 2 × T 6.3 AH 250 V

Ottoteho 	 250 VA

Suojaluokka 	 Luokka I

13.2	 Leikkausmikroskooppi
Suurennuksen vaihdin	 Zoom 6:1, moottorikäyttöinen;  

vaihteleva nopeus

XY-kytkin 	 Liikealue sekä X- että Y-suuntaan 
50 mm  
Säädettävä nopeus  
Automaattinen nollaus (reset) virtaa 
kytkettäessä Nollaus painikkeella ja 
automaattinen nollaus

Tarkennus 	 moottorikäyttöinen, 50 mm,  
säädettävä nopeus 
Automaattinen nollaus (reset) 
virtaa kytkettäessä 
Nollaus painikkeella ja 
automaattinen nollaus

Kallistus	 ±5°, manuaalinen hienosäätö

Objektiivit 	 APO WD = 175 mm ja 200 mm 
f = 175 mm 
f = 200 mm 
f = 225 mm

Okulaarit	 Laajakulmaokulaarit silmälasien 
käyttäjille 10×  
(valinnaisesti 8.33× ja 12.5×)

Valaitus	 Homogeeninen, koaksiaalinen 
valaistus, halk. 60 mm 
.Säädettävä kirkkaus 
6° valaistus lukittavissa 
Lampun pikavaihdin ja 2 12 V/50 W 
halogeenilamppua 
IR-suojasuodatin kiinteä 
GG420 UV -suojasuodatin kiinteä 
GG475 UV -suojasuodatin kytkettävä 
(valinnainen) 
2 lovea valinnaisille 32 mm halk. 
suodattimille

13.3	 Jalusta
Pyörät	 4× Ø 100 mm

Jalkajarrut 	 4× pyöriin integroitu

Kokonaispaino 	 Noin 270 kg enimmäiskuormitettuna

Kääntövarren jarrut 	 3 mekaanista jarrunupillista 
niveljarrua, 
1 pystyliikkeen lukitusvipu

Enimmäiskuormitus 	 6,5 kg mikroskoopin pyrstörenkaan 
liitännästä alkaen

Tilaa koskevat vaatimukset 
pysäköintiasento	 Jalusta 608 × 608 mm 

Minimikorkeus: n. 1902 mm

Kantama 	 Maksimiulkonema: n. 1444 mm

Nosto 	 noin 620 mm

Tasapainotus 	 Kaasujousen avulla

Kääntöalueet 	 Akseli 1 (pilari): Ei vastetta 
Akseli 2 (keskikohdassa): +180/–135° 
Akseli 3 (XY-yksikön kautta):  
+180/–155°

13.4	 Optiset tiedot
Objektiivi f = 175 mm

Okulaari Kokonaissuurennus (mm) Näkökenttä (Ø mm)
min. maks. min. maks.

8.33 × 22 3,3 19,8 55,4 9,2
10 × 21 4,0 23,8 52,9 8,8
12.5 × 17 5,0 29,8 42,8 7,1

Objektiivi WD = 175 mm / f = 200 mm

Okulaari Kokonaissuurennus (mm) Näkökenttä (Ø mm)
min. maks. min. maks.

8.33 × 22 2,9 17,4 63,4 10,6
10 × 21 3,5 20,8 60,5 10,1
12.5 × 17 4,3 26,1 49,0 8,2

Objektiivi WD = 200 mm / f = 225 mm

Okulaari Kokonaissuurennus (mm) Näkökenttä (Ø mm)
min. maks. min. maks.

8.33 × 22 2,6 15,4 71,3 11,9
10 × 21 3,1 18,8 68,0 11,1
12.5 × 17 3,9 23,2 55,1 9,2
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13.5	 Ohjauslaite 
Liitäntärasiat:
•	 Virtajohto
•	 Jalkakytkin
•	 Nollapotentiaalintasaus

Näyttö
•	 Kirkkaus
•	 Suurennus
•	 Nopeudet zoom, tarkennus, XY
•	 User-konfiguraatiot
•	 XY Reverse
•	 Vialliset lamput
•	 Jalkakytkimen asetukset
•	 Huoltovalikot

Ohjauspaneelin käyttö dynaamisen valikon avulla
•	 Kirkkauden, suurennuksen asetukset
•	 Zoom, tarkennus, XY-nopeudet
•	 Reset all, XY, tarkennus
•	 Yksilöllisten käyttäjien valinta/ohjelma

13.6	 Konfiguraatiot ja painot
Jalustat voidaan kuormittaa mikroskoopin liitännästä alkaen 
enintään seuraavasti:

Jalusta F18 F20

Maks. kuormitus 5,4 kg 6,5 kg

VAROITUS
Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.
	X Tarkista kokonaispaino taulukon perusteella. 

Määritä kuormituksen kokonaispaino käyttämällä 
"kuormitustaulukkoa" sivulla 38.

13.7	 Ympäristön olosuhteet
Käyttö	 +10 °C ... +40 °C  

+50 °F ... +104 °F  
suht. ilmankosteus 30 % ... 75 % 
ilmanpaine 780 mbar ... 1013 mbar

Varastointi:	 –40 °C...+70 °C,  
–40 °F...+158 °F,  
suhteellinen ilmankosteus 10-100 % 
ilmanpaine 500-1060 mbar

Varastointi:	 –40 °C...+70 °C  
–40 °F...+158 °F,  
suhteellinen ilmankosteus 10 % - 
100 %  
ilmanpaine 500 mbar - 1060 mbar

13.8	 Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus (EMC)

Ympäristö, jolle instrumentti soveltuu
Sairaalat poislukien alueet toiminnassa olevien suurtaajuuskirur-
gialaitteiden lähellä ja suojatuissa magneettitiresonanssilaitteiden 
tutkimushuoneissa, joissa elektromagneettiset häiriötasot ovat 
korkealla.

Päästöt
CISPR 11 Luokka A, ryhmä 1

Harmoniset yliaallot,  
IEC 61000-3-3

Luokka A

Jännitteenvaihtelu ja välkyntä, 
IEC 61000-3-3

Luokka A, kuvat 3-7
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Häiriönsieto
•	 Staattinen purkaus, 

IEC 61000-4-2
CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV

•	 Säteilevän kentän sieto, 
IEC 61000-4-3: 80-2700 MHz

10 Vm

•	 Langattomien kenttien 
läheisyys, IEC 61000-4-3: 
380-5785 MHz

9 V/m; 28 V/m

•	 Transienttipurske,  
IEC 61000-4-4

± 2 kV: Virransyöttöjohdot

•	 Syöksyaallot,  
IEC 61000-4-5

± 1 kV: Linja linjaan
± 2 kV: Linja maahan

•	 Johtuvat radiotaajuiset 
häiriöt, IEC 61000-4-6

10 V rms

•	 Verkkotaajuinen 
magneettikenttä,  
IEC 61000-4-8

30 A/m

•	 Syöttöjännitteen kuopat ja 
katkokset, IEC 61000-4-11

standardin IEC 60601-1-2: 2014 
mukaisesti

13.9	 Täytetyt standardit
•	 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 1: Yleiset turvallisuutta 

koskevat säädökset IEC 60601-1; EN 60601-1; UL60601-1;  
CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014.

•	 Sähkömagneettinen yhteensopivuus IEC 60601-1-2;  
EN 60601-1-2;.

•	 Leica Microsystems (Schweiz) AG -yhtiöön kuuluvalla 
Medical Divisionilla on käytettävissään laadunhallintaan 
ja laadunvarmistukseen liittyvien kansainvälisten 
standardien ISO 13485 hallintajärjestelmän sertifikaatit.

13.10	Käyttörajat
•	 Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppia saa käyttää ainoastaan 

suljetuissa tilossa ja kiinteällä, tasaisella lattialla.
•	 Lattioilla, joiden kaltevuus on > 0,3°, on odotettavissa 

siirtymistä.
•	 Leica M620 F20 ei sovellu siirrettäväksi alas portailla, joiden 

korkeus on yli 20 mm.
•	 Ilman apuvälineitä Leica M620 F20 voidaan siirtää vain enintään 

5 mm korkeiden kynnysten yli.
•	 Leica M620 F20 -leikkausmikroskooppia voidaan siirtää 5-20 mm 

korkeiden kynnysten yli, kun käytetään apuna pakkauksessa 
olevaa kiilaa (1).

�

	X Aseta kiila (1) kynnyksen eteen.
	X Siirrä leikkausmikroskooppi kuljetusasennossa kynnyksen yli.
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13.11	Mitat

1145

19
02

Kuljetusasento (mitat mm)
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